
別紙-2 講演会プログラム 

2023年度日本セラミックス協会琺瑯部会技術講演会 

【技術講演会プログラム】 

 

主催  公益社団法人日本セラミックス協会 琺瑯部会 

協力  公益社団法人日本セラミックス協会 陶磁器部会 

共催  一般社団法人日本琺瑯工業会 

日時 2023年11月17日(金) 13:30～17:00 

場所 ウインクあいち（愛知県産業労働センター）13F 1308（小会議室）及びオンライン 

 

プログラム 

13:15～    受付開始 

13:30～13:40 挨拶 琺瑯部会長 若杉 隆 氏 

 

13:40～14:30 【①一般講演（出席講演）】 

  『企業のDXを加速するデジタル活用人材の育成について』 

   サイボウズ（株） 吉原 克志 氏 

14:30～14:40  質疑応答 

 

14:40～15:30 【②一般講演(出席講演)】 

『ほう素、ふっ素の排水処理』 

      （合）アイル・MTT 川口 明廣 氏 

山村 宏二 氏 

15:30～15:40  質疑応答 

 

15:40～15:50     休憩 

 

15:50～16:40 【③一般講演(出席講演)】 

『第25回 IEI国際琺瑯会議 内容報告』 

          TOMATEC（株）桑江 真一 氏 

16:40～16:50  質疑応答 

 

16:50～17:00  閉会挨拶  

 

 

懇親会は中止とさせて頂きます。 

 

スケジュールおよび講演内容等につきましては、今後の調整で変更になる場合があります。 

企画・運営 公益社団法人日本セラミックス協会 琺瑯部会 


